






開発事例『ワイヤレス伝送』

ー 設計•Sim結果から基板仕様を決定

■ 層構成

4層コイル基板 t0.90mm 
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1ブIJブレグR-1551 0.20GG x 1 I ” | 

1コア材R-1566 0.20(70/70) I ” | 

1ブIJブレグR-1551 0.20GG x 1 I “ | 
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目標総板厚
900 µm 

計算総板厚
914 µ.m 

板厚公差

フェライトシ ート(0.30mm}

送電側
コイル基板

受電側
コイル基板
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送電側
制御回路基板

受電側
制御回路基板

璽
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1 基板仕様（制御基板） I 基板仕様（コイル基板）

層、板厚0.90mm、内層コイル導体厚70µm 4層、板厚0.90mm 11 2層、板厚0.80mm

一
コース設計・製造 筐体（車体）の改造

部品実装・組立
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